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Abstract (en)
The apparatus (1) has application stations (2) with a carrying device (3) that is provided in the form of a profile carrier (31). A substance spray
head (4) of the device is formed with spray nozzles (42), which are distributed over an entire application width. The device and a surface (90) of a
substrate-receiving device are arranged relative to each other in a vertically displaceable manner by lifting devices (5, 6) such that the substance
spray head reaches to an application working position and to a position in which the nozzles are released along the device (3).

Abstract (de)
Eine Vorrichtung (1) zum Auftragen von Substanz auf flächige Substrate (10), insbesondere auf Textilien, Teppiche, Folien, umfasst wenigstens eine
Auftragungsstation (2), die die Substanz in Breitenrichtung und Längsrichtung auf das Substrat (10) aufträgt. Die Auftragungsstation (2) ist mit einer
das Substrat (10) aufnehmenden Einrichtung (9) und mit einer Trageinrichtung (3) ausgestattet, die wenigstens einen Substanzspritzkopf (4) mit
Spritzdüsen (42) aufweist, die stationär angeordnet und über die gesamte Auftragungsbreite verteilt vorgesehen sind. Die Spritzkopf-Trageinrichtung
(3) und das Substrat (10) sind in Richtung des Längsauftrags relativ bewegbar zueinander angeordnet. Die Spritzkopf-Trageinrichtung (3) und
eine das Substrat (10) aufnehmende Fläche (90) sind relativ zueinander höhenverlagerbar mittels wenigstens einer Hebeeinrichtung (5, 6) derart
angeordnet, dass der Substanzspritzkopf (4) in wenigstens eine Auftragungs-Arbeitsposition und in wenigstens eine die stationären Düsen (42) längs
der Trageinrichtung (3) zur Wartung freigebende Position gelangt.
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